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M S P 4 3 0 超值系列产品中再添新成员——

MSP430FR2355铁电存储器（FRAM）MCU。由于该

产品自带智能模拟组合（SAC）模块，不仅能满足如
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大关。研究机构Gartner预期半导体市场2018年仍持续

是个好年，但相较于2017年成长将会趋缓，2018年预

测约达到7.5%，而在往后2019-2020年成长将呈现持平

的状态。
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品营销总监Bernd Hantsche提出，智能家居将会在
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智能门锁和语音助手真的便利吗？

目前中国的4亿家庭中，95%都存在从机械锁改装为

智能门锁的需求，这也说明了智能门锁领域仍是蓝

海市场；但是眼下行业标准难以统一，智能门锁与

其他智能家居产品的连动尚不成熟，各单品或是单

品与系统之间的互联仍存在诸多障碍。百佳泰以过

往协助客户测试智能门锁的经验，在此提出了几点

常见的验证问题来说明。

物联网推动电源效率、测试策略和创新

步入新高度

如果有人想开发“永动电池”，那么很可能电子工程师首

先要把电源效率提高到远远高于当今的水平。尽管人们

在这一研究中做了大量投资，但这种电池还没有问世。

相反，在现实世界中，设计人员必须尽一切可能来限制

功耗，尤其是物联网，正如泰克科技公司应用工程师

Seshank Malap所说，物联网正在设计及测试测量中引发

一波创新潮。本文是一篇与泰克技术专家的对话。
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